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一种便于装配的水冷头

(57)摘要

本实用新型涉及一种便于装配的水冷头，包

括壳体和散热基板，壳体设于散热基板的顶部，

壳体内中空设有腔室，腔室内设有隔板，隔板将

腔室分隔形成上侧的第一腔室和下侧的第二腔

室，隔板中部设有连通第一腔室和第二腔室的第

一过水孔，第一腔室内设有由电机驱动的叶轮，

第一腔室的一侧设有出水口，第二腔室一侧设有

进水口，第二腔室内设有分水片，分水片将进水

口与第一过水孔隔绝，散热基板靠近分水片的一

侧设有散热鳍片阵列，散热鳍片阵列包括间隔且

平行设置的鳍片，鳍片之间的间隔形成第一过水

槽，分水片上设有第二过水孔，第一过水槽与第

一过水孔通过第二过水孔连通，进水口与第二出

过水孔通过第一过水槽连通。本方案装配方便，

散热效率高。
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1.一种便于装配的水冷头，其特征在于：包括壳体和散热基板，所述壳体设于所述散热

基板的顶部，所述壳体内中空设有腔室，所述腔室内设有隔板，所述隔板将所述腔室分隔形

成上侧的第一腔室和下侧的第二腔室，所述隔板的中部设有连通所述第一腔室和所述第二

腔室的第一过水孔，所述第一腔室内设有由电机驱动的叶轮，所述第一腔室的一侧设有出

水口，所述第二腔室的一侧设有进水口，所述第二腔室内设有分水片，所述分水片将所述进

水口与所述第一过水孔隔绝，所述散热基板靠近所述分水片的一侧设有散热鳍片阵列，所

述散热鳍片阵列包括间隔且平行设置的鳍片，所述鳍片之间的间隔形成第一过水槽，所述

分水片上设有第二过水孔，所述第一过水槽与所述第一过水孔通过所述第二过水孔连通，

所述进水口与所述第二过水孔通过所述第一过水槽连通，在叶轮的驱动下，冷媒从进水口

进入第二腔室，先后经第一过水槽、第二过水孔、第一过水孔后进入第一腔室并从出水口流

出。

2.如权利要求1所述的一种便于装配的水冷头，其特征在于：包括密封垫片，所述密封

垫片设于所述散热基板与所述分水片之间，所述分水片设有与所述进水口对应的第一通

孔，所述密封垫片上设有第二通孔和第三通孔，所述第三通孔与所述第二过水孔对应，所述

分水片靠近所述密封垫片的一侧设有第二过水槽，所述第二过水槽连通所述第一通孔与所

述第二通孔，所述第二通孔与所述第二过水孔通过所述第一过水槽连通。

3.如权利要求2所述的一种便于装配的水冷头，其特征在于：所述第二通孔设于所述密

封垫片的中部，所述第二过水孔和所述第三通孔均对应设有两个，两个所述第三通孔分别

设于所述密封垫片的两侧。

4.如权利要求3所述的一种便于装配的水冷头，其特征在于：所述第二通孔、所述第三

通孔与所述第二过水孔均呈细长状，且均与所述第一过水槽垂直。

5.如权利要求2所述的一种便于装配的水冷头，其特征在于：所述分水片向所述密封垫

片一侧凸起设有第一限位块，所述密封垫片设有与所述第一限位块匹配的第一限位槽，所

述第一限位块能嵌入所述第一限位槽中以使所述分水片与所述密封垫片相对固定。

6.如权利要求2所述的一种便于装配的水冷头，其特征在于：所述分水片向所述散热基

板一侧凸起设有第二限位块，所述散热基板设有与所述第二限位块匹配的第二限位槽，所

述第二限位块能嵌入所述第二限位槽中以使所述散热基板与所述密封垫片相对固定。

7.如权利要求6所述的一种便于装配的水冷头，其特征在于：所述隔板向所述第二腔室

一侧延伸设有支撑块，所述支撑块支撑所述分水片以使所述分水片与所述隔板之间形成第

三过水槽，所述第一过水孔与所述第二过水孔通过所述第三过水槽连通。
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一种便于装配的水冷头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水冷散热技术领域，特别涉及到一种便于装配的水冷头。

背景技术

[0002] CPU是中央处理器的缩写，CPU是电子计算机的主要设备之一，也是电脑中的核心

配件，CPU在工作的时候会产生大量的热，如果不将这些热量及时散发出去，轻则导致死机，

重则可能将CPU烧毁。所以，在CPU等发热元件工作时，通常会选择安装水冷散热系统进行散

热降温。

[0003] 现有水冷散热系统采用的水冷头，为了提高流量和扬程，通常会采用多层水槽结

构，为了形成多层水槽，现有技术中将水冷头的壳体分成上中下多个壳体进行成型，再装配

成一体，装配结构较为繁琐。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种便于装配的水冷头，通过简单的装配

结构即可实现多层水槽结构。

[0005] 本实用新型的一个方面公开了一种便于装配的水冷头，包括壳体和散热基板，所

述壳体设于所述散热基板的顶部，所述壳体内中空设有腔室，所述腔室内设有隔板，所述隔

板将所述腔室分隔形成上侧的第一腔室和下侧的第二腔室，所述隔板的中部设有连通所述

第一腔室和所述第二腔室的第一过水孔，所述第一腔室内设有由电机驱动的叶轮，所述第

一腔室的一侧设有出水口，所述第二腔室的一侧设有进水口，所述第二腔室内设有分水片，

所述分水片将所述进水口与所述第一过水孔隔绝，所述散热基板靠近所述分水片的一侧设

有散热鳍片阵列，所述散热鳍片阵列包括间隔且平行设置的鳍片，所述鳍片之间的间隔形

成第一过水槽，所述分水片上设有第二过水孔，所述第一过水槽与所述第一过水孔通过所

述第二过水孔连通，所述进水口与所述第二出过水孔通过所述第一过水槽连通，在叶轮的

驱动下，冷媒从进水口进入第二腔室，先后经第一过水槽、第二过水孔、第一过水孔后进入

第一腔室并从出水口流出。

[0006] 进一步地，包括密封垫片，所述密封垫片设于所述散热基板与所述分水片之间，所

述分水片设有与所述进水口对应的第一通孔，所述密封垫片上设有第二通孔和第三通孔，

所述第三通孔与所述第二过水孔对应，所述分水片靠近所述密封垫片的一侧设有第二过水

槽，所述第二过水槽连通所述第一通孔与所述第二通孔，所述第二通孔与所述第二过水孔

通过所述第一过水槽连通。

[0007] 进一步地，所述第二通孔设于所述密封垫片的中部，所述第二过水孔和所述第三

通孔均对应设有两个，两个所述第三通孔分别设于所述密封垫片的两侧。

[0008] 进一步地，所述第二通孔、所述第三通孔与所述第二过水孔均呈细长状，且均与所

述第一过水槽垂直。

[0009] 进一步地，所述分水片向所述密封垫片一侧凸起设有第一限位块，所述密封垫片
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设有与所述第一限位块匹配的第一限位槽，所述第一限位块能嵌入所述第一限位槽中以使

所述分水片与所述密封垫片相对固定。

[0010] 进一步地，所述分水片向所述散热基板一侧凸起设有第二限位块，所述散热基板

设有与所述第二限位块匹配的第二限位槽，所述第二限位块能嵌入所述第二限位槽中以使

所述散热基板与所述密封垫片相对固定。

[0011] 进一步地，所述隔板向所述第二腔室一侧延伸设有支撑块，所述支撑块支撑所述

分水片以使所述分水片与所述隔板之间形成第三过水槽，所述第一过水孔与所述第二过水

孔通过所述第三过水槽连通。

[0012] 本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、安装时只需要隔板、分水片等依次装入腔室内，再将散热基板与壳体锁紧固定

即完成装配，无需多次锁紧固定，显著提高了装配效率；

[0014] 2、进水口与出水口均设置在壳体上，通过隔板与分水片对腔室内进行分腔隔绝，

形成冷媒的流道，结构科学巧妙，散热高效。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型实施例1分解结构示意图①；

[0016] 图2为图1的局部a放大示意图；

[0017] 图3为本实用新型实施例1分解结构示意图②；

[0018] 图4为本实用新型实施例1的壳体与隔板的分解结构示意图；

[0019] 附图标记：1‑壳体，2‑散热基板，3‑隔板，4‑第一过水孔，5‑叶轮，6‑出水口，7‑进水

口，8‑分水片，9‑鳍片，10‑第一过水槽，11‑第二过水孔，12‑密封垫片，13‑第一通孔，14‑第

二通孔，15‑第三通孔，16‑第二过水槽，17‑第一限位块，18‑第一限位槽，19‑第二限位块，

20‑第二限位槽，21‑支撑块，22‑第三过水槽。

具体实施方式

[0020] 下面结合说明书附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0021] 实施例1：如图1至图4所示，一种便于装配的水冷头，包括壳体1和散热基板2，壳体

1设于散热基板2的顶部，壳体1内中空设有腔室，腔室内设有隔板3，隔板3将腔室分隔形成

上侧的第一腔室和下侧的第二腔室，隔板3的中部设有连通第一腔室和第二腔室的第一过

水孔4，第一腔室内设有由电机驱动的叶轮5，第一腔室的一侧设有出水口6，冷媒从第一过

水孔4进入第一腔室，并在叶轮5的离心作用力驱动下从出水口6流出，第二腔室的一侧设有

进水口7，第二腔室内设有分水片8，分水片8将进水口7与第一过水孔4隔绝，散热基板2靠近

分水片8的一侧设有散热鳍片阵列，散热鳍片阵列包括间隔且平行设置的鳍片9，鳍片9之间

的间隔形成第一过水槽10，分水片8上设有第二过水孔11。隔板3向第二腔室一侧延伸设有

支撑块21，支撑块21支撑分水片8以使分水片8与隔板3之间形成第三过水槽22，第一过水槽

10与第三过水槽22通过第二过水孔11连通，第一过水孔4与第二过水孔11通过第三过水槽

22连通，进水口7与第二出过水孔通过第一过水槽10连通，在叶轮5的驱动下，冷媒从进水口

7进入第二腔室，先后经第一过水槽10、第二过水孔11、第三过水槽22、第一过水孔4后进入

第一腔室并从出水口6流出。
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[0022] 还包括有密封垫片12，密封垫片12设于散热基板2与分水片8之间，起到密封连接

作用，防止冷媒从连接处的缝隙渗出，分水片8设有与进水口7对应的第一通孔13，密封垫片

12上设有第二通孔14和第三通孔15，第三通孔15与第二过水孔11对应，分水片8靠近密封垫

片12的一侧设有第二过水槽16，第二过水槽16连通第一通孔13与第二通孔14，第二通孔14

与第二过水孔11通过第一过水槽10连通，冷媒从进水口7进来后经第一通孔13进入第二过

水槽16，再经第二通孔14进入第一过水槽10，再经第三通孔15、第二过水孔11流出。

[0023] 具体地，第二通孔14设于密封垫片12的中部，第二过水孔11和第三通孔15均对应

设有两个，两个第三通孔15分别设于密封垫片12的两侧。第二通孔14、第三通孔15与第二过

水孔11均呈细长状，且均与第一过水槽10垂直。分水片8向密封垫片12一侧凸起设有第一限

位块17，密封垫片12设有与第一限位块17匹配的第一限位槽18，第一限位块17能嵌入第一

限位槽18中以使分水片8与密封垫片12相对固定。分水片8向散热基板2一侧凸起设有第二

限位块19，散热基板2设有与第二限位块19匹配的第二限位槽20，第二限位块19能嵌入第二

限位槽20中以使散热基板2与密封垫片12相对固定。冷媒从第二过水孔11进入第三过水槽

22，再通过第一过水孔4进入第一腔室，并在叶轮5的作用下从出水口6流出壳体1。

[0024] 本实施例的装配及工作原理：

[0025] 安装时，先将隔板3设于腔室中，将腔室分隔成上侧的第一腔室和下侧的第二腔

室，接着依次装入分水片8、密封垫片12，最后盖上散热基板2，利用螺钉将散热基板2与壳体

1锁紧固定，完成水冷头的装配。

[0026] 工作时，冷媒从进水口7进来后经第一通孔13进入第二过水槽16，再经第二通孔14

进入第一过水槽10，再经第三通孔15、第二过水孔11进入第三过水槽22，再通过第一过水孔

4进入第一腔室，并在叶轮5的作用下从出水口6流出壳体1。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式，本实用新型并不局限于上述实施方

式，在实施过程中可能存在局部微小的结构改动，如果对本实用新型的各种改动或变型不

脱离本实用新型的基本原理和范围，且属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内，

则本实用新型也意图包含这些改动和变型。
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图1
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图2
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图3
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图4
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